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2025年 8月 29日 

 各 位 

西日本シティ銀行 

 

「SEMI/SIIQ Members Day in 九州」への協賛について 

 

西日本シティ銀行（頭取 村上 英之）は、半導体産業への支援を通じた地域の産業振興のため、

SEMI ジャパン（代表 浜島 雅彦）、九州半導体・デジタルイノベーション協議会（通称：SIIQ、

会長 山口 宜洋）が主催する「SEMI/SIIQ Members Day in 九州」（以下「本イベント」）に協賛   

しましたので、お知らせします。 

本イベントは2025年8月28日に福岡市内のホテルで開催され、第一部では、半導体製造装置の 

市場においてグローバルに活躍されている企業の経営トップの方々が、各社の技術動向や戦略、

展望に関する講演を行いました。また、第二部では、参加者が情報交換や懇親を深める交流会が

行われました。 

 当日は、半導体関連事業者を始め約 160名の方々にご参加いただき、盛況裡に終了しました。 

当行は、今後も「新生シリコンアイランド九州」の実現に向けて、半導体関連事業者や     

業界関係者と連携・協力していきます。  

記 

■ セミナー風景 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催者挨拶 

SIIQ 理事/㈱オジックテクノロジーズ 

取締役会長 金森 秀一 氏 

 

交流会挨拶 
西日本シティ銀行  

取締役頭取 村上 英之 

講演会の様子 交流会の様子 
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【参考】 

■ 講演者、講演内容について 

講演者 講演内容 

岡本 昭彦 氏 

（株式会社 SCREEN セミコンダクターソリュ

ーションズ 代表取締役社長執行役員 ） 

半導体洗浄技術トレンドと当社の成長戦略 

〜持続可能な成長を目指して〜 

木村 龍一 氏 

（株式会社東京精密 代表取締役社長 CEO） 

東京精密のイノベーション 

～高剛性研削盤の紹介～ 

堀場 弾 氏 

（株式会社堀場エステック 代表取締役社長） 

HORIBA の計測と制御の技術を用いた   

半導体産業への貢献 

 

■ 主催、協賛企業先について 

主催 
SEMIジャパン 

九州半導体・デジタルイノベーション協議会（SIIQ） 

協賛 西日本シティ銀行 

以 上  

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

法人ソリューション部 都留・中村 TEL 092-476-2741 


